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INTISARI 

 

Memantau seberapa besar kekuatan gempa mengunakan seismograph 

soundcard dan aplikasi AmaSeis ini berfungsi mengukur seberapa besar kekuatan 

gempa yang terjadi dengan cara menampilkan grafik virtual pada suatu wilayah. 

Tujuannya agar mempermudah suatu wilayah untuk melakukan observasi tanpa 

perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar dan menunggu kabar dari badan 

penanggulangan bencana, Seismograph adalah suatu rangkai alat yang dirangkai 

dan di bentuk sedemikian rupa dan mengambil sinyal analog yang dipancarkan 

suatu sinyal radio dan website penyedia sinyal gempa dan menampilkan nya 

menjadi suatu grafik dan kita dapat mengetahui seberapa besar gempa yang telah 

terjadi di suatu wilayah  

 Instrumen yang dibutuhkan untuk merancang alat seismograph ini terdiri 

dari sebuah sensor dan kotak interface setelah sinyal gempa di perkuat kemudian 

memodulasi nada audio 5 KHz. Yang dihubungkan ke soket mikrofon dari 

komputer yang menjalankan perangkat lunak Windows. Sensor yang digunakan 

dalam yang ditampilkan di sini adalah pendulum sederhana yang sangat bagus 

untuk gempa local. Cara ini sangat murah dan agak tidak biasa untuk 

mendigitalkan sinyal gempa 

 

Kata Kunci: Seismograph, Gempa, AmaSeis 
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ABSTRACT 
 

 

 

Monitor how powerful earthquake using seismograph soundcard and 

applications AmaSeis to measure how much the strength of the earthquake that 

occurred by displaying virtual graphics on a region. purpose to facilitate a region 

to make observations without the need to spend a considerable cost and waiting 

for news of the disaster management agency, Seismograph is a cluster tool are 

arranged and formed in such a way and take the analog signal emitted a radio 

signal and websites signal provider earthquake and featuring her into a graph and 

we can figure out how big the earthquakes that have occurred in a region 

The instruments needed to design a seismograph instrument consists of a 

sensor and interface box after the earthquake strengthened signals then modulate 

audio tones 5 KHz. That plugs into the microphone jack on the computer that is 

running Windows software. The sensors used in the shown here is a simple 

pendulum that is great for local. This method is very cheap and rather unusual to 

digitize the signal quake 

 

Keyword: Seismograph, Earthquake, AmaSeis 


